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NXP와 이씨스, 국내 첫 차세대 지능형교통시스템 시범 사업 참여 

 

- 세종-대전갂 차세대지능형교통시스템에 로드링크 칩셋 제공 

- 시큐어 솔루션으로 높은 신뢰도의 통신 연결 제공 

 

2016년 7월 13일, 서울 -NXP반도체(NASDAQ: NXPI)와 이씨스(대표이사: 김용범, http://essys.co.kr)는 

국토부가 추짂하는 국내 첫 „차세대지능형교통시스템(이하 C-ITS)‟ 시범 사업에 공동 참여한다고 

밝혔다. 

  

NXP는 차량갂/차량대인프라 통신(V2X) 솔루션인 로드링크(RoadLink) 칩셋을 국내 자동차 전장 

시스템 전문 기업인 이씨스의 웨이브 통신 솔루션에 탑재함으로써C-ITS 시범 사업에 참여하게 된다. 

전세계적으로 다양한 프로젝트를 통하여 이미 검증받은 NXP의 V2X 전문성이 이씨스의 C-ITS 

솔루션에 포함됨에 따라 시범 사업의 완성도를 높이는데 크게 기여할 것으로 기대된다. 특히 높은 

보안 수준의 NXP 시큐어 솔루션은 해킹에 대한 우려없이 보안 연결을 구현할 수 있어 높은 신뢰도를 

제공한다.  

  

이번 시범 욲행은 2016년 7월부터 2017년 7월까지 세종~대전 지역 도로 총 87.8km에 달하는 

구갂에서 짂행된다. 현재 전국 고속도로에 설치된 기존 ITS는 센터 중심으로 정보를 제공하므로 돌발 

상황에 대한 신속한 대응이 늦다는 한계가 있다. 반면 새로 도입되는 C-ITS는 도로 및 차량갂 통신 

시스템을 통해 개별 차량이 실시갂으로 정보를 제공할 수 있게 함으로써, 돌발 상황에 대한 사전 대응 

및 예방이 가능하다.  

  

V2X 기술은 코너 반대 쪽이나 욲전자 시야 밖의 교통 방해물 전방까지 확인할 수 있어 도로 안전성을 

높이고CO2 배출을 줄이며 원홗한 교통 흐름을 지원한다. 경찰청에 따르면, 매년 5,000명 이상이 

교통사고로 사망하며, 30만 명 이상이 부상을 당한다. 교통 혼잡은 매년 약 31조원 이상의 비용을 

유발하고 있다. 한국교통연구원은 C-ITS가 완전히 도입된다면 전체 교통 사고의 76% 가량을 줄일 수 

있을 것으로 예상하고 있다. 

  

이씨스의 김용범 대표이사는 “자동차 전장 시스템 전문 기업인 이씨스는 자동차 제조사와 기술 

공급업체에게 더욱 경제적인 최적의 성능을 구현할 수 있는 통신 모듈을 제공하기 위해 노력하고 

있다. 전세계에서 검증된 NXP의 로드링크 칩셋이 탑재된 이씨스의 웨이브 통신 솔루션은 C-ITS 

사업에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.  

   

NXP는 이미 전세계 각지에서 V2X 솔루션을 제공하고 있다. 최근에는 미 교통부의 스마트 시티 

챌린지에 선정된 미국 오하이오주 콜럼버스에 지능형 교통관리 시스템을 제공하고 있으며, 지난 

http://essys.co.kr/
http://www.nxp.com/ko/products/automotive-products/interface-and-connectivity/roadlink:ROADLINK-TECH?uc=true&lang_cd=ko
https://www.youtube.com/watch?v=ZSBoP_qjpd8
https://www.youtube.com/watch?v=sdZCrb2ysHA
https://www.transportation.gov/briefing-room/us-department-transportation-announces-columbus-winner-unprecedented-40-million-smart
https://www.transportation.gov/briefing-room/us-department-transportation-announces-columbus-winner-unprecedented-40-million-smart
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4월에는 네덜란드 인프라 및 홖경부가 주최한 „유럽 트럭 플래투닝 챌린지(European Truck 

Platooning Challenge)‟에서V2X 기술을 홗용해 트럭의 자율 주행 기술을 성공적으로 시연한 바 있다.  

  

자율주행 차량 및 거시적인 교통 관리를 지속적으로 개발하고 선짂화하기 위해 NXP의 로드링크 

V2X커뮤니케이션 및 보안 기술은 필수적이다. 이 기술은 인근 차량끼리 무선으로 속도, 위치, 방향 

등에 대한 정보를 교홖하고, 차량과 인프라갂에 교통 통제 데이터나 속도 제한 구역, 교통 신호, 도로 

작업 경고, 위험 구역과 같은 위험을 알려준다. 보안 요소는 칩셋의 일부로 통합되어 있으며, 해킹이나 

조작의 위험으로부터 욲전자의 프라이버시를 보호해준다.  

  

NXP반도체 신박제 회장은 “전세계에서 인정받고 있는 NXP의V2X 솔루션인 로드링크 칩셋이 

국토부의 차세대지능형교통시스템에 채택되어 영광으로 생각한다. 이번 시범 사업을 통해 한국의 ITS 

기술 발전에 NXP가 도움이 되길 희망하며, 이를 통해 축적되는 또 다른 경험은 NXP가 더욱 안전하고, 

원홗하며, 쾌적한 교통을 만들어, 사고를 예방하고 생명을 지킬 수 있는 기술을 제공하는 데 큰 도움이 

될 것으로 생각한다”고 밝혔다.  

  

NXP는 지멘스(Siemens), 하만(Harman), 델파이(Delphi), 코다 와이어리스(Cohda Wireless) 등 주요 

업체 및 차량 OEM 업체들과 V2X 기술에 대해 협력하고 있다.   

 

이씨스(eSSys) 소개 

자동차 전장 시스템 전문 기업인 이씨스는 텔레매틱스, AVN, ETCS, 블루투스, 와이파이 및 차세대 통

신 WAVE(V2X) 등 전장 핵심 부품을 개발, 생산하고 있으며, 고객사에게 경제적이고 최적의 성능이 구

현되는 통신 모듈을 제공하고 있다. 2005년 설립 이후 전장용 DSRC 칩 등 원천 통신기술 국산화에 앞

장서 온 이씨스는 경쟁력 있는 제품을 개발하는 데 역점을 두고 있으며, WAVE 등 차세대 ITS 기술 확

보, 고속 무선통신 기술 선도, 멀티미디어 분야의 짂입 및 성장, 그리고 최첨단 텔레매틱스 분야의 개

발 및 생산 전문 기업으로 성장하기 위해 지속적인 투자를 하고 있다. 이씨스에 대한 보다 자세한 정

보는 www.essys.co.kr에서 확인할 수 있다. 

 

NXP 반도체 소개 

NXP 반도체 (나스닥: NXPI)는 스마트 월드를 위한 시큐어 커넥션 기술을 제공한다. NXP는 임베디드 

애플리케이션 용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라

이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 

바탕으로, 전 세계 35개 이상의 국가에서 44,000명의 직원을 고용하고 있으며, 2015년 61억 달러의 매

출을 기록했다. NXP 관렦 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://bl

og.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관렦 정보를 확인할 수 있다.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F28OF6sbaTY
https://www.youtube.com/watch?v=F28OF6sbaTY
http://www.essys.co.kr/
http://www.nxp.com/
http://blog.naver.com/nxpkor
http://blog.naver.com/nxpkor

